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Cortadora TranSlicer 2000® para
rebanadas planas de 0.080 pulg (2,0 mm)

Rebanadora modelo CC para rebanadas
planas de 0.070 pulg (1,8 mm)

Rebanadora modelo CC para cortes en
tiras de 3/16 pulg (4,8 mm)

Rebanadora modelo OC para rebanadas
lisas al sesgo de 0.060 pulg (1,5 mm)

Para más información acerca del rebanado de plátanos,
comuníquese al representante de ventas Urschel local.
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Avances en 
procesamiento 
de plátanos

Urschel Laboratories, Inc. ofrece tres cortadoras diferentes para
facilitarle soluciones de producción para su línea de
procesamiento de plátanos.

1Cuando se configura la cortadora TranSlicer 2000® con una
rueda MicroSlice® produce rebanadas delgadas normales de
0.050 a 0.080 pulg (1,3 a 2,0 mm) como también otros tamaños 
adicionales.

2La rebanadora modelo CC produce rebanadas alargadas de 0.030 a
0.500 pulg (0,8 a 12,7 mm). Además, esta máquina produce cortes
en tiras de 3/16 pulg (4,8 mm), 1/4 pulg (6,4 mm) y 3/8 pulg (9,5 
mm) de ancho.

3Cuando se configura la rebanadora modelo OC con una rueda
MicroSlice produce rebanadas delgadas al sesgo distintivas de
0.050 a 0.080 pulg (1,3 a 2,0 mm) como también otros tamaños 
adicionales.

Cortadora TranSlicer 2000® Rebanadora modelo OC

Rebanadora modelo CC


